
 2023年PCB产业链高质量发展论坛
各会员企业：

党的二十大以来，推动经济高质量发展成为当前建设社会主义现代化国家的首要任务。PCB作为基础电子元器件，产业链协同高质量发展成为当前的主旋律。中兴通讯PCB技术团队长期致力于产业链低碳节能，积极推动PCB供应链建设，协同创新发展中获得业界的高度认可。在新形势下为进一步实施PCB产业链安全、可控、高质量发展，在“2022年PCB产业双碳战略技术论坛”的基础上，中兴通讯再度携手广东省电路板行业协会（GPCA)、深圳市线路板行业协会(SPCA）组织召开“2023 PCB产业链高质量发展论坛”。论坛将与GPCA三届三次理事会、SPCA四届三次理事会同期召开，希望坚持以客户为引领，以市场为导向，推动企业从制造型向服务型的变革升级，探索行业数字化、智能化、自动化创新发展，提升行业的整体竞争优势，在当前市场充满不确定的背景下提高战略定力，用“永恒的变革”对抗“永恒的危机”，希望各企业的领导层充分重视并积极参与此次会议。
一、会议时间及地点

会议时间：2023年6月9日13:30-20:30（周五）

会议地点：深圳市维纳斯皇家会议酒店二楼维纳斯厅（广东省深圳宝安区沙井路118号）

会议议程

	2023年PCB产业链高质量发展论坛
会议主持：中兴通讯/李冀星 PCB技术质量总监

	时间                             
	议题
	主讲

	12:30～13:30 
	签到

	13:30-13:40
	领导致辞
	中兴通讯/毕文仲副总裁

	13:40-14:05
	通讯产品PCB技术及质量要求
	中兴通讯/曾福林材料专家

	14:05-14:30
	数字化转型助力PCB高质量发展
	生益电子/郭荣威经理

	14:30-14:55
	不溶性阳极溶铜块电镀系统方法及应用
	崇达技术/韩焱林经理

	14:55-15:20
	高效智能化印制电路水平沉铜技术研究 
	松柏实业/饶猛总经理

	15:20-15:45
	浅谈覆铜板产品智能化生产制造及品质管控 
	南亚新材/徐家祥总监 

	15:45-16:05
	茶歇/合影

	16:05-16:30
	激光加工技术应用赋能PCB产业数字化
	大族数控/翟学涛副总

	16:30-16:55
	集成电路封装基板的高质量发展
	兴森科技/常旭董助

	16:55-17:40
	高峰对话：数字化与高质量发展
	

	17:40-17:50
	颁发赞助商感谢状
	

	18:00-20:30
	晚宴
	 


《参会回执》
公司名称：_____________________   联络人：________________电话：_____________  

	姓名
	职位
	手机
	晚宴

	 
	
	 
	□是 □否

	备注：请于6月2日前填写参会回执。


三、会务联系方法

 联络人：钟银环：13922893863  spca@spca.org.cn  

张彩红：13828825146  spca01@spca.org.cn
张检秀：13922893892  lucy@spca.org.cn
林雪妮：13692250807  lxn@spca.org.cn

《赞助回执表》

	公司名称
	

	联系人
	
	手机号码
	
	赞助金额
	

	赞助权益
	理事会、论坛会议文件封面、现场背景墙、参会证LOGO列名；

网站、微信公众号等报道中列名；

现场易拉宝展示；
会议文件宣传彩页1P；

企业宣传资料装袋；

企业宣传视频；
	A、5000元，

享有权益（1~3）

	
	
	B、10000元，

享有权益（1~4）

	
	
	C、15000 元，

享有权益（1~5）

	
	
	D、20000 元，

享有权益（1~6）


银行帐号：
<账户>深圳市线路板行业协会    <银行>兴业银行深圳南山支行   <账号>3371 20100 10010 9729
中兴通讯股份有限公司

广东省电路板行业协会

深圳市线路板行业协会
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